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摘要(译)

提供了一种包括检测装置和功能电路的混合检测装置。检测装置用于执
行第一检测功能，以获得第一检测信息。功能电路适于可拆卸地连接到
检测装置。当功能电路连接到检测装置时，检测装置控制功能电路执行
第二检测功能，以获得第二检测信息。第一和第二检测功能之一是图像
捕获功能，第一和第二检测功能中的另一个是温度检测功能。
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